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CALL FOR PAPERS
Aufruf zur Vortragseinreichung

Ziel des Internationalen Forum Mechatronik ist der über

regionale Technologie- und Wissenstransfer zur Unter-

stützung der Entwicklung und des Einsatzes mechatroni-

scher Systeme und Komponenten. Im Rahmen der jährlich 

stattfindenden Veranstaltung in einer der Partnerregionen 

Deutschland, Österreich und der Schweiz werden aktuelle 

Forschungsergebnisse und anwendbare Lösungen sowie 

Entwicklungstrends und innovative Arbeitsansätze vorge-

stellt. Zielgruppe sind vor allem Geschäftsführer, Entwick-

lungsleiter, Entwicklungsingenieure, Automatisierungsspe-

zialisten und weitere Innovationstreiber, die Interesse an 

neuen Methoden zur Verbesserung der eigenen Produkt- 

und Systementwicklung haben.

In den Vorträgen (Keynotes und Sessions) sollen insbeson-

dere die Industrierelevanz, der zu Grunde liegende mecha-

tronische Ansatz sowie die Kooperation zwischen Industrie 

und Hochschule ersichtlich dargestellt werden.

Vorgesehene Referatsdauer: 30 Min. inkl. Diskussion

Konferenzsprache: Deutsch

Download der Formatierungsvorlage und weitere Informa

tionen unter: www.mechatronikforum.net

Themenfelder

Kernthema 1: �Computational and Experimental Process 
Modelling and Simulation 

• Dynamik komplexer Festkörperstrukturen 

• Strömungen von Gasen und Flüssigkeiten 

• Umformtechnik 

• Wärmeübertragung 

• Beschichtungsverfahren 

• Wärmebehandlung 

• Phasenübergänge 

Kernthema 2: Mechanics and Model Based Control 

• �Neuartige Mehrkörper- und Mehrfeldformulierungen in 

Mechanik und Robotik 

• Regelung und Überwachung von Strukturen 

• �differentialalgebraische und –geometrische Methoden für den 

Reglerentwurf bei konzentriert- und verteilt- parametrischen 

Systemen 

Kernthema 3: Information and Control

• �Systemanalyse und Regelung von Maschinen und 

industriellen Prozessen 

• �adaptive und lernende Systeme 

• �Fehlerdetektion und –isolation 

• �virtuelle Sensoren 

Kernthema 4: �Mechatronic Design of Machines and 
Components

• Konstruktionsautomation 

• ��systematisches Konstruieren mechatronischer Systeme 

• �elektrische und hydraulische Antriebe und Aktuatoren 

• Rapid Prototyping 

• entwurfsorientierte Modellbildung 

• Optimierung von Konstruktionen 

Kernthema 5: Sensors and Signals 

• �Sensortechnologien und Sensorsysteme 

• �Messtechnik 

• �Signalverarbeitung und -übertragung 

• �Analyse und Interpretation von Signalen 

• �integrierte (intelligente) Sensoren 

• �Zustandsüberwachung 

Kernthema 6: Wireless Technologies 

• �System- und Schaltungsentwurf für (Funk-) 

	 Kommunikationssysteme 

• �Industrielle Radar-Systeme 

• �Drahtlose Sensornetzwerke für Industrie- und 

	 Sicherheitsanwendungen 

• �lokale 3D Positionsmesssysteme

mechatronik

Themenfelder: Die unter den folgenden Topics aufgeführten Punkte haben beispielhaften Charakter. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte das Konferenzbüro.

www.mechatronikforum.net




